Housings for the sealing of electronic parts, made of black Polycarbonate, heath resistant from -20°C
to 120°C and with high insulation properties. Available sizes are those utilized for thick and thin-film
circuit substrates. Each housing has an orientation mark. EPOXY RESIN ON REQUEST.

SQUARE COoD A B C D E F
21.21B 18,8 18,8 11 21,6 21,6 12,1
26.26 B 22,6 22,6 11,9 26 26 13
29.29 B 26,6 26,6 12,6 29,3 29,3 13,8
42.42 B 39,2 39,2 12,6 42 42 13,8
5454 B 52,1 52,1 12,6 54,8 54,8 14
29.29 A 26,4 26,4 26,9 29,5 29,5 28,6
42.42 A 39,1 39,1 26,9 42,3 42,3 28,7
F 41.41 A 37,9 37,9 39,3 41 41 40,8
48.48 A 453 453 47,8 48,7 48,7 49
RECTANGULAR COD A B C D E F
T, 10.23 B 8,5 21,5 4.6 10,1 23,2 59
29.41 B 26,4 39,2 12,6 29,3 41,9 13,8
29.41 B-B 26,4 39,2 8,8 29,3 41,9 10,2
29.54 B 26,5 52,1 12,6 29,3 54,8 13,8
36.52 B 33,2 49,7 13,7 36 52,5 15,3
32.77B 30 74,5 14,3 32,5 77 15,8
9.36 A 7 34 24 9 36 25,5
12.49 A 9 46 40 12,1 49,4 41,4
13.33 A 10,1 30,2 20,1 13,5 33,5 21,6
. 15.35 A 13 32,5 23,5 15 35 24,5
F 21.33A 18,3 30,3 24,7 21,6 33,5 26,2
22.40 A 19,3 37,2 46,8 22,6 40 48
' 29.41 A 26,3 39 26,9 29,6 42,1 28,6
29.54 A 26,4 50,8 26,9 29,6 54,1 28,6
* 44,55 A 41,4 52 26,9 29,6 421 28,6
* 4771 A 435 67,8 53,3 46,8 71 55
62.55 B 55 61 23 55,5 61,5 23,5
. * 65.89 A 57,7 84,6 30,5 64,5 88,5 33,6

*Cover available on request



